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S3088 flex

1 Effektive Baugruppeninspektion
1 Komfortable Bedienung
@ Leistungsstark und wirtschaftlich

Das Inspektionssystem S3088 flex wurde gezielt fur eine zuverlassige,
wirtschaftliche Fehlerdetektion und schnelle Prozessoptimierung ent-
wickelt. Das flexible Priifkonzept mit skalierbarer und modularer Sen-
sorik ermoglicht eine zuverladssige, schnelle Baugruppeninspektion —
vom Prototypen bis zur GrofR3serie. Mit der OnDemandHR-Funktion
kann die Auflésung orthogonal zwischen 23,4 und 11,7 ym/Pixel um-
schaltet werden. Zusétzlich gewahrleistet die hohe Auflésung von 16
und 8 pm/Pixel in geneigter Ansicht auch die zuverlassige Erkennung
kritischer Fehler, z. B. bei Aufliegern im fine-pitch Bereich oder Abschat-
tungen von Bauteilen. So werden auch kleinste Fehler an 01005-Bau-
teilen prazise detektiert.

Ein weiteres intelligentes Feature der Viscom-AOIl ist die Integrierte
Fehlerverifikation. Sie sichert die Fehlerfindung bei gleichzeitiger
Reduktion der Pseudofehler. Der Systembediener hat damit ein kom-
fortables Tool fiir die Null-Schlupf-Strategie und kann so die Vorgaben
der IPC-Richtlinie A610E sehr einfach in die Prifung einbinden. Leis-
tungsstarke Zusatzmodule wie Reparatur und Nachklassifikation, Off-
line-Programmierung und SPC-Auswertung runden das Angebot ab.
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Technische Daten

S3088 flex

Inspektionsumfang

Bestuickungs- und Létstelleninspektion (Reflow- und Wellenl6ten)

Orthogonales Kameramodul 8M-CBW (weif3e LEDs)

BildfeldgroRe 576 x 43,5 mm
Auflésung 23,4 ym (Standard), 11,7 ym (hoch) umschaltbar
Anzahl der Megapixelkameras 4

Schragansichtsmodul

Auflésung 16,1 um (Standard), 8,05 um (hoch) umschaltbar
Anzahl der Megapixelkameras 4, 8 (optional)

Bedienoberflache Viscom EasyPro3D/EasyAuto/vVision-ready

VPC Viscom VPC (Statistische Prozesskontrolle), offene Schnittstelle (optional)
Klassifikationsplatz Viscom S6002 HARAN

Remote Diagnose Viscom SRC (optional)

Programmierplatz Viscom PST34 (optional)

Betriebssystem Windows®

Prozessor Intel® Core™ i7

Leiterplattenhandling

Leiterplattengrof3e 508 x 508 mm (L x B)
Leiterplattenunterstiitzung Optional
Ubergabehohe 850 bis 950 mm * 20 mm
Breitenverstellung Automatisch beim Riisten
Positioniereinheit Gantry-System mit Synchron-Linearmotoren
Transportkonzept Einspur-Transport
LP-Klemmung Elektrisch
Obere Durchfahrtshéhe 35 mm (50 mm optional)
Untere Durchfahrtshohe 40 mm (60 mm optional)
Priifgeschwindigkeit
20 - 40 cm?/s
Sonstige Systemdaten
Schnittstellen SMEMA, SV70
Anschlusswerte 400V AC, 50/60 Hz, 3P/N/PE, Verbrauch 2,5 kVA/h
Systemmalle 1000 x 1540 x 1600 mm (B x T x H)
Gewicht Max. 750 kg
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Zentrale: Unsere internationalen Niederlassungen und Ql
Viscom AG Reprasentanten in Europa, USA und Asien finden Sie unter: 2
Carl-Buderus-Str. 9 - 15 - 30455 Hannover . g
Tel.: +49 511 94996-0 - Fax: +49 511 94996-900 m m 2
info@viscom.de - www.viscom.de WW W ] V I SCO ] CO ;

Technische Anderungen vorbehalten. Windows® und PENTIUM® sind eingetragene Warenzeichen. Februar 2011



